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 1 -     12 18 9   3   

16    ,     

  Zn  Cd     

Zn, Cr, Al  V  

  ,  i , /
2
 

Km, 
/(

2
· )

3\Zn( .)\Zn( .) –1055 2,2·10
–2

0,557 
12 18 9 \Zn( .)\Zn( .) –1015 9,3·10

–2
0,706 

3\Cd( .)\Zn( .) –995 4,3·10
–2

0,989 
12 18 9 \Cd( .)\Zn( .) –985 6,9·10

–2
1,233 

3\Zn( .)\Cr( .) –980 5,0·10
–2

0,454 
12 18 9 \Zn( .)\Cr( .) –965 8,9·10

–3
0,624 

3\Cd( .)\Cr( .) –745 1,9·10
–2

0,439 
12 18 9 \Cd( .)\Cr( .) –725 1,1·10

–2
0,303 

3\Zn( .)\Al( .) –1007 2,0·10
–2

0,626 
12 18 9 \Zn( .)\Al( .) –970 3,9·10

–2
0,243 

3\Cd( .)\Al( .) –798 2,7·10
–2

1,112 
12 18 9 \Cd( .)\Al( .) –792 1,3·10

–2
0,035 

3\Zn( .)\V( .) –960 7,0·10
–3

0,348 
12 18 9 \Zn( .)\V( .) –986 1,1·10

–2
0,313 

3\Cd( .)\V( .) –760 3,1·10
–2

0,869 
12 18 9 \Cd( .)\V( .) –760 3,1·10

–2
0,104 
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